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  Central Processing Unit :المركزية المعالجة وحدة

 Тــةت ــدة المعالج ــد وح  ع
ــة   Central Processingالمركزي

Unit (CPU)  ــق ــا يطل ــالج (أو م ــازاК المع ــا مج عليه
Processor  جهاز المعالجـة ( ــزاءب تقـوم ثــمأشـكالها  اختلاف علىبإدخالها جميــع البيانــات التــي يقــوم المســتخدم حيـث تقـوم بمعالجـة  ،للكمبيوتر المفكرلرئيســي فهــي بمثابــة العقــل الحديــدي ا ــى الأج ــائج إل ــال النت ــرى  إرس الأخ ـــة بـــإجراء كافـــة العمليـــات الرياضـــية كما يقوم المعـالج  لإخراجها أو تخزينها، ــة الحسـابية  وعمليات المقارنـات والفواصـل  Arithmetic and Logical Operationsوالمنطقي ــة بمعالج ــات المتعلق ــة العملي والتحكم في سير هـذه البيانـات وتحديـد البيانات التي يقوم المستخدم بإدخالهـا وكاف

ــاالتي يجـب القـراءة  RAM عناوين الذاكرة ــة فيه ــا أو الكتاب ــد أي  ،منه وتحدي تحكم يـ، وبالتـالي غيـر مباشـر أو مباشر المعالج بتنفيذه كليـاК أو جزئيــاК بشـكليقـوم  كمبيـوترأثناء عملك علـى ال تفعلهالتنفيذ وغير ذلك من العمليات، فكل مـا ه الأسـبقية فـي الوحدات أو البيانـات لـ  الكمبيــوترفــي جميــع نشــاطات المعــالج 
الخارجيـة  Busesالنواقل  اК وجهها مستخدميو

 .أقصى سرعة ممكنةبوالثانية الواحدة ملايين الملايين من العمليات في جـزء مـن جات الحديثة بمعالجـة تتميز المعالو .والداخلية
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  ؟ المعالجمم يتكون 

عبارة عـن  Processorالمعالج 
 Silicon شريحة من السـليكون

Chip  ــوي ــة تحت ـــن  علــىمغلف ـــين م ـــات ملاي ـــتورات الإليكترونية الدقيقة جـداК المكون ـــات  Transistorsكالترانزس والمقاوم
Resistances  والمكثفــاتCapacitors  وغيرهــا مــن في  التي تدمج معاК المكونات الإليكترونية  لتكون دوائـر  شكل مجموعات داخل المعالج

الـدوائر فالمعالج ما هو إلا مجموعة مـن  ،تبلـغ مسـاحتها عـدة ملليمتـراتالتي و Integrated Circuit (IC)إلكترونيـــة متكاملـــة 
ضع وحـدة  الأم بطريقة خاصة،بعضها البعض بشكل معقد وموصلة باللوحـة مترابطة مع وال IC'sنية المتكاملة لكتروالإ  ة.المعالجة المركزيالمعالجــة المركزيــة تبعــاК لنــوع وحــدة والطريقة التـي يـتم بهـا تركيــب وحـدة ويختلـــف المقـــبس ، اللوحـــة الأم علـــىالمعالجة المركزية داخل مقبس مخصص لهـا حيـث يـتم و

إلى  CPU وتنقسم وحدة المعالجة المركزية    :ة، أهمهارئيسيعدة وحدات 
 Input / Output Unit :والإخراج الإدخال وحدة

المخبأة الذاكرة تحتوي هذه الوحدة على والذاكرة العشوائية في تسيير البيانـات، الذي يقوم بطلب البيانات والتنسـيق مـع ، وهي الجـزء المعالج إلىمن والمعلومات تــتحكم وحــدة الإدخــال والإخــراج بتســيير 
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ــتوى الأول  ــن المس ، First Level Cash Memoryم   .والتي سنتحدث عنها في الفقرات التالية

 :Arithmetic Logic Unit (ALU) المنطقو الحساب وحدة
تضح من كما يتقوم وحدة الحساب والمنطق (  ــر العمليات الحسـابية كافة بتنفيذ) اسمها ــالجمع والط ــمة)، (ك ــرب والقس وعمليات  المنطقيةبالإضافة إلى العمليات ح والض

ــة (و  ــن  Orو أو  Andالمقارن ــر م  >وأكب
و .. غيرهــا مــن  =ويســاوي  <وأصــغر مــن 

 ).Xorو  Notالعمليات الأخرى مثل 
 Floating Point Unit (FPU) :العائمة الفاصلة وحدة

وهـي (صة بالأعداد العشرية الحسابية الخاهو الوحدة التي تقوم بتنفيـذ العمليـات  مثل فاصلة عشرية تحتوي على الأعداد التي 
، وفــي الماضــي كانــت هــذه ) 0.543و  2.543

خـارج على شريحة مثبتة على اللوحـة الأم  اوما قبله 386توضع في المعالجات الوحدة  ، إلا أنهـا Math Co – Processorالمعالج وتسمى  ، داخـل المعـالج في الوقت الحالي توضـع وحـدة خـارج المعـالج هذه الوضع  حيث أن بشـكل كبيـر علـى  البرامج التـي تعتمـدهذه الوحدة دوراК رئيسياК في سرعة تشـغيل وتلعـب ، على اللوحة الأم ) يجعلها أبطأ( الألعاب ثلاثيـة الأبعـاد كالأعداد العشرية   .حسابية الخاصة بالأعداد الصحيحةالالوحــدات يســتخدم لتنفيــذ العمليــات الجرافيكس، كما يوجد نوع آخر من وبرامج 
 Control Unit (CU) :التحكم وحدة

فـي وحدة التحكم هي الوحدة التي تـتحكم  وتتأكـد مـن  البيانات داخل المعالجسير 
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أجـزاء بين مختلف بدور التنسيق والإرشاد هذه البيانات، وتقوم  وجود أخطاء فيعدم 

، ALUالمعــالج كوحــدة الحســاب والمنطــق  ي العقـل ه، لذا فمل المطلوبللقيام بالع ، ويكون لهذه الوحدة نفس المدبر للمعالج  .تردد المعالج
  Registers :المسجلات

ــه ة الحسـاب والمنطـق، عليها بواسـطة وحـدالرقمية المراد إجـراء عمليـات حسـابية لتخـزين القـيم  تخدمتسـالبيانات، فقـد داخــل المعــالج تســتخدم أثنــاء معالجــة مناطق تخزين مؤقتة ن عالمسجلات هي عبارة  ــالج لا يمكن ــراءفالمع ــة  إج أي عملي الأرقـام المـراد  ضـعحسابية إلا بعد أن ي . المسـجلات داخـلراء العمليات عليهـا إج ، ويتم قياس سعة المسجلات الحساب والمنطقتوجــد المســجلات فيزيائيــاК داخــل وحــدة و
، وقد زادت سعة المسجلات مـن Bitsبعدد الـ 

ــى  4 ــى  8إل ــى 16إل ــى  32 إل ــت،  64إل ــاءة أداء التــي يتعامــل معهــا  Bitsزادت عــدد الـــ وبالطبع فكلما زادت سعة المسجلات، كلمـا ب ــن كف ــع م ــا يرف ــالج، مم  .المعالجالمع
 :المعالج )تردد(سرعة 

 Clockيقصد بتردد المعالج تـردد السـاعة 
Frequency سـرعة الالمعـالج "وهـو  التي يعمل عليها Кمعـالج ما يـتم تسـميته مجـازا

Processor Speed  ــك ــردد أ" فيمكن ــل ت ن تتخي كلما كـان تـردد فالساعة كنبض المعالج،   كمبيـوترأعلى كلما زادت سـرعة ال الساعة
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أكثـر فـي وقـت  تعليمات أو أوامرتنفيذ أو بالأدق كلمـا أصـبح بإمكـان المعـالج   .(سرعة تنفيذ العمليات) أقل

بملايـين الـدورات  وتقاس سـرعة المعـالج
Cycles ميجـا هرتـز  الواحـدة في الثانية)

Mega Hertz أو مليارات الـدورات (Cycles  فـي
سبيل  ىفعل)، Giga Hertzالثانية (جيجا هرتز   ترددب يعمل معالجإذا كان لدينا المثال 

3 GHz علـى عمـل Кمليـار  3 فإنه يكون قادرا
، الواحـدة مليون) دورة في الثانية 3000( مليار  3نفيذ بمعنى أنه يكون قادراК على ت  أمر في الثانية الواحدة.

ــبعض، العامل الوحيد الـذي يتوقـف عليـه أداء وبالطبع فليسـت سـرعة المعـالج هـي  ــد ال ــا يعتق ــوتر كم ــاز الكمبي ي حركة البيانات بين الأجزاء المختلفة فـسـرعة في أداء جهـاز الكمبيـوتر بجانــب ولكنها أحد العوامل الهامة التــي تـؤثر جه  .صة من وإلى المعالجوبخاالكمبيوتر 
   :نواقل البيانات  تذكرData Buses 

هѧو عبѧارة عѧن مجموعѧة مѧن الأسѧلاك أو الخطѧوط  External Bus الخѧارجي الناقل
، RAM، والѧذاكرة CPU معѧالجتصѧل بهѧا اليالمتوازية المطبوعة علѧى اللوحѧة الأم، و

تكѧون  خدم البيانѧاتوكافة أجهزة الإدخال والإخراج، فجميع أجزاء الكمبيوتر التي تسѧت
 بطريقة مباشѧرة أو تكѧون متصѧلة بجهѧاز آخѧر يكѧون بѧدورهالخارجية متصلة بالنواقل 

خѧر، لنواقل الخارجيѧة فيختلѧف مѧن جهѧاز لآلمتصل بالناقل الخارجي، أما العدد الفعلي 
نات مع بقية مكو CPU، ويسمى الناقل الذي يصل المعالج حسب اللوحة الأم الخاصة به

  .Front Side Bus، بالناقل الأمامي RAMلذاكرة الكمبيوتر كا
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  :Cache Memoryالمخبأة ةذاكرال
 Тعد الـذاكرة المخبـأة مسـاحة تخزينيـة ت

لكنها تصنع من و RAMصغيرة تشبه الذاكرة  تها تتميــز بســرعوالشــرائح الإســتاتيكية  ، أيضاК بتكلفتها المرتفعـةو عالية جداК ال ناقل النظام ما بـين  علىتوضع ومتقاربة نفس المعلومات أكثر من مـرة فـي أوقـات أن المعـالج يطلـب حيـث  ستخدامكثيرة الا التعليمـاتوتستخدم لتخـزين البيانـات و
ـــالج  ـــية و Processorالمع ـــذاكرة الأساس ال

 .RAMللنظام 
 

 ؟ Cache Memory المخبأة الذاكرة تستخدم لماذا
بقــراءة وكتابــة  Processorيقــوم المعــالج  الـذاكرة  ىات من وإلـالبيانات والتعليم

RAM  ،تنحصـر  والمشكلة هنـابصفة متكررة
تعتبـر بطيئـة  RAMأن سرعة الـذاكرة  في سـبيل  ىمعها مباشـرة يبطـئ الأداء، فعلوــالتعامل  Processor بالنسبة لسرعة المعالج

 Processorالمثال إذا افترضنا أن المعـالج 
ثانية تقريبا للحصول علـى  نانو 10يحتاج 

(لمجـاراة  RAMالـذاكرة  معلومة مـا مـن  يستطيع المعـالجفي الحقيقة  ولكن نسبياК  بطيئةسرعة  يوهسرعتها الأبطأ من سرعته) 
Processor  الكثير مـن وهذا يدل على أن ثانية  نانو 1التعامــل مــع البيانــات بســرعة في انتظار وصول المعلومة من يهدر الوقت  ممـا  Processorالمعـالج  إلـى RAMالذاكرة  مشكلة معادلة فرق السرعة بـين المعـالج لـذا فللتغلـب علـى ، النظــامرعة يبطئ س

قام مطورو تصميم الحاسبات  RAMوالذاكرة 
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مــن الشــرائح  بوضــع ذاكــرة مصــنوعة ذات سعة أصغر  Static RAM (SRAM)الإستاتيكية 

ــذاكرة ــعة ال ــن س ــن  RAM م ــنوعة م المص
اع تكلفـــة الشـــرائح (نظـــراК لارتفـــ Dynamic RAM (DRAM) الشـرائح الديناميكيـة ــتاتيكية)  ــرعتها الإس ــز بس ــا تتمي ولكنه سمي هــذا النـوع مـن الـذاكرة الفائقة و

 هاوضعوتم  ،Cache Memoryبالذاكرة المخبأة 
ــيط  ــين  Intermediateكوس ــالج ب  Processorالمع

ــذاكرة  ــرعة  DRAMوال ــرق الس ــة ف لمعادل إلى  Cache Memoryوتنقسم الذاكرة المخبأة  بينهما.  نوعين:
 
 Level 1 Cache Memory: الأول ىذاكرة مخبأة من المستو )1

 Internalاسم الـذاكرة المخبـأة الداخليـة لذا فيطلق عليه  )المعالج وهي معقدة جداК  ترانزسـتوراتضـمن  ( داخل وحدة المعالجيتواجد هذا النوع من الـذاكرة المخبـأة 
Cache Memory , بنفس سرعة المعالج لذا فهي فلأنهــا مركبــة داخــل وحــدة Кتعمل تقريبا مــع ضــرورة  الشخصــية. كمبيــوتراتفــي الالداخلية أسرع أنواع الذاكرات الموجودة فتعد الذاكرة المخبأة  وبالتاليالمعالج 

كميتهـا  L1ملاحظة أن ذاكرة المستوى الأول 
وهـذا سنتحدث عنها في الفقرات التالية) (التـي  L2 أقل من ذاكرة المستوى الثـاني  تقريباК بدون تأخير.تعطي المعـالج البيانـات التـي يطلبهـا جداК لأنها سـريعة جـداК حيـث أنهـا عالية  ذات تكلفـةاكرة المستوى الأول راجع لأن ذ
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 Level 2 Cache: الثــاني ىالمســتو مــن مخبــأة ذاكــرة )2

Memory  يتواجد هذا النوع من الـذاكرة المخبـأة
مستقلة مثبتـة  Chipخارج المعالج كشريحة  عليه اسـم الـذاكرة المخبـأة الخارجيـة لـذا فيطلـق  Mother Boardوحـة الأم الل علـى

External Cache Memory ــذاكرة و ــذه ال بنفس أعمال الذاكرة المخبأة من المستوي تقــوم ه
أقـل سـرعةК وإلا أنها أكبر حجمـاL1  Кالأول  فإنـه يبحـث  معلومـات معينـةنات أو بيا علـى الحصـولعندما يريد المعـالج ف تحسين مستوي الأداء. علىلذا فهي تساعد  ــي  ــا أولاК ف ــعنه ــن  ذاكرةال ــأة م المخب ــي فــإن لــم يجــدها (فشــل  L1 المســتوي الأول ــات الت ــاد المعلوم ــي إيج ــالج ف المع

 cacheيسـمى " المخبأةيريدها من الذاكرة 
miss" ، أما نجاحه في الحصـول عليهـا مـن

في حالة ") cache hitيسمى " المخبأةالذاكرة  ــوافر ــدم ت ــك  ع ــي تل ــات ف ــذه المعلوم ه  عنها فـيفيقوم المعالج بالبحث  الذاكرة
ذاكـرة  إلـى فإنـه ينتقـلفإن لم يجدها  L2 المخبأة من المسـتوي الثـاني ذاكرةال

؟؟ فتقـوم ذاكـرة النظـام فإن لم يجدها ليجلب منها هـذه المعلومـات  RAMالنظام 
RAM  الاسـطوانةبجلب هذه المعلومـات مـن 

 / CD سطوانة المدمجةالا وأ Hard Disk ةالصلب
DVD  بسـبب  زيادة ملحوظـة فـي سـرعة المعـالج إلـىيـؤدي مـا م، لتوفرها للمعـالج عنـد  أســرعبشـكل  المعلومـةحصوله علـى  إن حجــم لــذا فــ، ةمــرأكثــر مــن طلبهــا 
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ا تـأثير مـسـرعتها لهو المخبأة الذاكرة   .أداء المعالج في سرعةكبير 

  
 Processors Manufacturer: للمعالجات المصنعة الشركات

ــناعة  ــركات ص ــرى ش ــافس كب ــات تتن ــناعة معالج ــاردوير لص اله
هــي الشــركة الرائــدة فــي هــذا تТعد  Intelالكمبيوتر، إلا أن شركة 

عهـا بتتو 1986منـذ عـام المجال 
 Advanced Micro Devicesشــركات مثــل 

(AMD) شــركة وMotorola شــركة وIBM  
 . Cyrixشركة و

   
 :Intel معالجات

ــدما  ــي عن ــية ف ــبات الشخص ــدأت الحاس ب
تصنيع معالجاتها  IBMالظهور قررت شركة 

منذ ذلـك الوقـت أصـبحت و، الإليكترونيةتلك الحين متخصصة فـي صـناعة الشـرائح التي كانـت فـي و 1981عام  Intelلدي شركة 
عمالقة الشركات المهيمنة  إحدى Intelشركة  ــى ــبات  عل ــات الحاس ــنيع معالج ــوق تص س

 .IBMمع  Compatibleة الشخصية المتوافق
 Intelمن أشهر المعالجات التي قامت شركة و

  Pentiumهي المعالجات في الماضي بإنتاجها
 Pentiumو  Celeronو  Pentium II و Pentium Pro و

III و Xeon و Pentium 4 ، Тالمعالجاتعد كما ت 
 LGA وCore 2 Duo  وDual Core  وCore 2 Quad  و

Core i7 الجـات التـي قامـت من أحـدث المع
فـي الوقـت الحـالي، بإنتاجها  Intelشركة   التي تتميز بسرعات فائقة.و
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واحدة من أهم الشركات  AMDتعتبر شركة و أو يمكننـا القـول  Intelالمنافسة لشـركة 

فـي  Intelأنها هي المنافس الرئيسي لشركة  ــات ــناعة المعالج ــال ص ــهر ، ومج ــن أش م
 AMDالمعالجـــات التـــي قامـــت شـــركة 

وهو معالج مكـافئ  Athelon XPهي اجها بإنت
و ، Intelمن إنتاج شـركة  Pentium 4للمعالج 

Duron  وهو معالج مكافئ للمعالجCeleron  من
وهو معالج مكافئ  Opteron بإنتاج المعالج AMDوأخيراК قامت شـركة  Intelإنتاج شركة 

مــن  Bits 64للمعـالج الــذي يعمــل بنظـام 
 .Intelإنتاج شركة 

 

 
   
 
 

 :Intel Pentium 4 معالجات
هــي أحــد أهــم أجيــال 

ــركة  ــات ش ــن  Intelمعالج م
سـرعتها هذه المعالجـات ب، حيث تتميـز Pentiumالنوع  وصـلت فـي العالية التـي 

، وتحتـوي علـى GHz 4الوقت الحـالي إلـى 
تصـل سـعتها  Level 1ذاكرة مخبأة من النوع 
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، ويتم تركيبها فـي KB 512تصل سعتها إلى  Level 2، وذاكرة مخبأة من النـوع KB 20إلى 

والتي تحتوي على  Socket 478مقبس من النوع 
478 Pins.  

 Dual Core Processor :الأنوية مزدوجة المعالجات تقنية
ــالجين هي تقنية حديثـة يـتم  ــج مع ــا دم ــريحة فيه ــي ش ــين ف ــتوى علــى شــريحة ذاكــرة المعالجين المنـدمجين يحتوي كـل معـالج مـن معــالج واحــدة، بحيــث مختلف ــن المس ــأة م يحتوي كل معالج علـى ذاكـرة مخبـأة مـن المخبأة الكلية لنظـام الكمبيـوتر حيـث الأم، مما يعمل على زيادة حجـم الـذاكرة المستوى الثاني والمثبتـة علـى اللوحـة فــي نفــس شــريحة الــذاكرة المخبــأة مــن ج الثاني، بينما يشترك المعالجين للمعالشريحة الذاكرة المخبأة من المستوى الأول خاصــة بــه ومســتقلة عــن  Level 1 Cacheالأول مخب

خاصة بـه، ممـا  Level 1 Cacheالمستوى الأول  ــتهلكها المعالجات حيث أن شريحة المعالج الواحد تقليـــل الطاقـــة المســـتخدمة لتشـــغيل نفس الوقت، كما تعمل هذه التقنيـة علـى تنفيذ العديد من المهـام فـي يساعد على  ــي تس ــة الت ــف الطاق ــتهلك نص ذات تردد مزدوج النواة معالج كان لدينا شريحتي معالج، فعلـى سـبيل المثـال إذا تس
3 GHz ــه ، فمعنــى ذلــك معــالج يتضــمن أن
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ــالي ف ،GHz 3 وتعمل كل نواة منه بتـرددنواتين  ــازاК أن وبالت ــول مج ــا الق يمكنن

ذات  Core 2 Dالمعالجــات مزدوجــة النــواة 
تعمل وكأنها معـالج أحـادي  GHz 3التردد 

 .GHz 6النواة يعمل بتردد 
ــة، هو الجيـل  Intel Dual CoreويТعد المعالج  ــة الأنوي ــات مزدوج ــن المعالج  الثاني من المعالجات مزدوجة الأنوية.هو الجيل  Intel Core 2 Duoبينما يТعد المعالج الأول م

  
 Quad Core Processor :الأنوية رباعية المعالجات تقنية

ــة  ــذه التقني ــتخدم ه ــن تس ــالجين م ــاطة مع ببس
ـــــث أن داخــل شــريحة معــالج مــدمجين  Core 2 Duoطـراز  ـــــدة، حي واح
الواحـد   Core 2 Duoمعـالج ــوي  ــواتينيحت ــي ن تسمية هذا النوع من المعالجـات بمعـالج ويـتم  ،نحصل علـي معـالج بـأربع أنويـة ،وعند دمج اثنـين منـه  ،عل
 . Core 2 Quad من فئة

 
، الثلاثيـة أو الرباعيـة)(الثنائيــة أو  الأنويــةللحصول علي عدد أكبر مـن دمـج المعالجـات  وعمليـة  ــرددللهروب من  وسليههي مجرد  ــادة الت ــأزق زي فالمعــالج يتكــون مــن  ،م
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عدد من المـرات فـي ل متكرر تعمل علي نحو الإليكترونيةدوائر كم هائل من المجموعة  أدى ذلك إلـى زيادة التردد عن حد معين، وعند محاولة مصنعو المعالجـات الثانية،  لطاقة، أو توليـد من امرتفع  قدر ستهلاكا ــرة، أو  ــرارة كبي ــة ح ــي عملي ــريب ف تس كن أمامهم سوي زيـادة فلم ي الدوائر، لذا الفكرة بعمل  جاءتومن هنا ، عدد الدوائر ــات ــة  المعالج ــواة ورباعي ــة الن ثنائي  .النواة

 
  

 :Intel Core i7 معالجات
هي أحدث معالجات شـركة 

Intel  ــــات ــــي معالج فـــي معماريتهـــا مـــع رباعية النواة تتشـابه وه
ــات  ــى ، Core 2 Quadالمعالج ــوي عل ــا تحت مـن  اوالتي تمكنهحسينات، العديد من التإلا أنه سـرع أبطريقـة معالجة البيانات القيام ب
تردد  ىتساو ذا ماإ، Core 2 Quad من معالجات

مما يجعله يستخدم في العديد من ، الأنويةمنفصل مما يجعله شئ شبيه بمعالج ثمـاني عمليتين مختلفتين في لحظة واحــدة بشـكل قادر علـى معالجـة  Core i7فمعالج ، الاثنين ــزة تطبيقات التي تعتمد على معالجـة قـدر ال ــات أجه ــات كتطبيق ــن البيان ــر م كبي
، وتطبيقات قواعد البيانـات Serversالخادم 

Databases  ــاب ــات الألع ــة  Gamesوتطبيق الأبعاد، كما أنها تستهلك قـدر أقـل مـن ثلاثي
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وتتѧراوح سѧرعات الطاقة، إلا أن تكلفتها أعلـى، 

 .GHz 3.2حتى  GHz 2.6الحالية بين  Core i7المعالج 
تستخدم المعالجـات الحديثـة مقـابس مـن  

والتي تحدثنا عنها فـي الفصـل  ZIFالنوع 
ــة الأم  ــاص باللوح ــف Motherboardالخ مقبس، فعلى سـبيل الثقوب الموجودة في الوالتي يجـب أن تسـاوي عـدد الفتحـات أو السنون التـي تتضـمنها شـريحة المعـالج هذه المقابس من معالج لآخر، من حيث عـدد ، وتختل مـن الجيـل  Intelتسـتخدم معالجـات المثال 

Pentium 4  المقبسSocket 478  والذي يحتوي على
ــدد  ــتخدم  478ع ــا تس ــنون، بينم ــن الس م

 Intel Core 2 Quadو  Intel Core 2 Duoالمعالجــات 
والذي يحتوي على عدد  Socket LGA 775المقبس 

 هذه المقابس:وعدد السنون التي يحتويها كل مقـبس مـن أنواع المقابس الخاصة بأشهر المعالجـات  من السنون، والجدول التالي يوضح أهم 775
 Number of pins Processor Type Socket 

462 AMD Athelon XP, Duron Socket A 
321 Intel Pentium  Socket 7 
387 Intel Pentium Pro Socket 8 
242 Intel Pentium II, Pentium III Slot 1 
370 Intel Celeron, Pentium III Socket 370 
478 Intel Pentium 4  Socket 478 
775 Intel Core 2 Duo, Intel Core 2 Quad Socket LGA 775 
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 :المقابس معالجات تركيب طريقة

ولابـد مـن رفع هذا الـزراع إلـى أعلـى، المعالج المثبت على اللوحة الأم إلا بعـد مكنــك تحريــك أو نــزع اللوحــة الأم، ولا يتوصيل سنون المعالج بفتحات التوصيل على بإنزال هـذا الــزراع إلـى الأسـفل ليـتم وعند الانتهاء من تركيـب المعـالج، فقـم هذا النوع من المعالجـات، مجهود لتركيب الصفرية حيث أنك لن تحتاج إلـى بـذل أي وهــذا هــو ســبب تســميتها بقــوة الإدخــال بسـهولة ويسـر  يتم تركيبـه بحيثالمقبس الأعلى عند الرغبة في تركيب المعالج على على زراع يتم رفعـه إلـى  ZIFيحتوي مقبس  لفتحات ل اК تمام يمحاذ معالجن الأ التأكد
 عالجات.تركيب ونزع المهذا النـوع مـن المقـابس بالسـهولة فـي ، ويتسـم حتى يتم تثبيته اК نضغط عليه جيد أنو Motherboard اللوحـة الأم علـى الموجـودة

    رفع زراع المقبس إلى أعلى استعداداً لتركيب المعالج 
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  تركيب المعالج على المقبس الخاص به على اللوحة الأم  
  

  بعد تركيب المعالج على اللوحة الأم المقبسإنزال زراع   
  

 Processr Cooling System :المعالج تبريد
تتكـون  كترونيةيإلالمعالج عبارة عن شريحة  بير جداК من الترانزسـتورات والتـي من عدد ك

ــتحـرارة ناتجـة عـن مـرور التيـار  ينتج عنهالتيار الكهربي أثناء عملية المعالجة، مما للـتحكم فـي مـرور  Switchesتستخدم كمفـاتيح  ــي الترانزس ــائي ف ــالطبع  ،راتوالكهرب ــريحة وب ــل أي ش ــا مث ــالج مثله ــريحة المع مــدى معــين مــن درجــات  إليكترونيــة تتطلــبفش ا وإذا زادت درجة الحرارة لتعمل بهرارة الح التشغيل عند تنفيذ عملية معينة فيما يعـرف أداء المعالج، كما تسبب توقف استجابة نظام معين، ستلاحظ بانخفاض ملحوظ في سـرعة  عن حد
د من المشكلات التـي يمكنـك أن وغيرها العديالكمبيوتر بإعادة تشغيل نفسه دون أي مبرر، ، وقد يقوم جهاز Hanging التهنيجبالتعليق أو 
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ــرارة  ــة ح ــاع درج ــة لارتف ــا نتيج ــرض له ــتخوتتم عملية تبريد المعالج باستخدام عدة  العمليات.استقرار سرعة أداء المعالج في تنفيذ مختلف من العمليات الحيوية والضرورية للحفاظ على المعالج، لذا فإن عملية تبريد المعالج تТعد تتع ــو اس ــهرها ه ــات أش ــة تقني دام مروح  Heatمثبتة أعلى مبدد حـراري  Fanللتبريد 

Sink. 
 Heat sink :الحراري المبدد

ـــاس ك (تصنع من معدل موصل للحـرارةمســتطيلة أو مســتديرة الشــكل ائح معدنيـة هو عبارة عـن شـر ـــوم أوالنح و أ الألمني  Тتحتوي علـى عـدد الاثنين معا ( ،المعــالجشــريحة ح ســط ويــتم تركيبهــا علــىكبير مـن الأعمـدة المعدنيـة  Кكمـا ، مباشرة) ويـزود المعالج من خلال أعمدتها المعدنيـة، يتضح من اسمها) بتبديد الحرارة الناتجة عن وتقـوم المبـددات الحراريـة الصادرة عـن  ةلتقليل الحرار بمروحة المبدد  الإمكان.قدر  المعالج
 Fan :التبريد مروحة

 Кدفع الهــواء بـين لى المبدد الحــراري) لـأعتستخدم المروحة (التي يـتم تثبيتهـا عـادة المعدنية للمبدد الحراري بحيث يمكن  عمدةالأ اســتخدام المروحــة والمبــدد الحــراري معــاК وفي حالة من الحرارة، أكبر قدر ممكن تبديد 
 Active heatفتعرف هذه التقنية للتبريد باسـم 

Sink ،وتعرف هذه التقنية تبريد بدون مروحة كبير وفي بعض الأحيان قد يستخدم مبدد حراري ،
، إلا أن اسـتخدام Passive heat Sinkللتبريد باسم 
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 أفضل الطرق لتبريد المعالج.مروحة التبريد بجانب المبدد الحـراري يТعـد 

 

 

مـع مقـبس  بـددالم أعلاه، حيـث يجـب أن يتوافـقتبعاК لنوع مقبس المعالج الـذي سـيتم تركيبهمـا ويختلف المبدد الحراري والمروحـة المــزود بهـا   متوافق مـع مقـابس  بدداتالمعالج, فليس جميع الم على سبيل المثال يستخدم ف المختلفة ماللوحات الأ
مبدد حراري مختلف عن المعـالج  Pentium 4المعالج 

LGA. 
ــات   ــض المعالج ــتخدم بع ــا تس كم

ــراري  ــون ح ــين ةلفراغات الصغيراالحراري، لسد يتم وضعه بين المعالج والمبـدد  Thermal Compoundمعج ــدد  ب ــالج والمب ــطحي المع لتقوم المروحة بدفعها إلى الهواء خـارج صـندوق الحرارة من المعالج إلى المبدد الحراري بسهولة مما يعمـل علـى تسـريب  الحراريس
 .Caseالكمبيوتر 

ѧѧام التبريѧѧوء نظѧѧة لسѧѧون نتيجѧѧالج تكѧѧريحة المعѧѧال شѧѧم أعطѧѧداً أن معظѧѧم جيѧѧد واعل
كѧل  مما قد يؤدي إل تلفѧه، لѧذا فيفضѧل اسѧتبدال مروحѧة المعѧالجالخاص بالمعالج 

  سنة على الأكثر نظراً لأهميتها وانخفاض سعرها.
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